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一种无线掌上彩超铝合金外壳散热结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种无线掌上彩超铝合

金外壳散热结构，显示屏安装于主机上壳体上，

主机上壳体安装于主机下壳体上，超声探头安装

在主机上壳体和主机下壳体的端部，PCB板和电

池均安装于主机上壳体和主机下壳体之间，隔热

保护板设于PCB板和电池之间，导热板设于电池

于主机下壳体之间，高性能导热填充物设于PCB

板与主机上壳体之间，主机上壳体和主机下壳体

均采用铝合金材料制成。本实用新型创新性采用

铝合金材料做外壳，配合高性能导热硅胶或硅

脂、针对超声主板外形尺寸定制设备外壳等措

施，使超声芯片工作时产生的热量能够很快的传

递到金属外壳，并散发到空气中，从而降低相关

芯片及超声设备的工作温度，提高了散热性能。
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1.一种无线掌上彩超铝合金外壳散热结构，其特征在于：包括主机上壳体、主机下壳

体、显示屏、PCB板、电池、隔热保护板、导热板、超声探头和高性能导热填充物，所述显示屏

安装于主机上壳体上，所述主机上壳体安装于主机下壳体上，所述超声探头安装在主机上

壳体和主机下壳体的端部，所述PCB板和电池均安装于主机上壳体和主机下壳体之间，所述

隔热保护板设于PCB板和电池之间，所述导热板设于电池与主机下壳体之间，所述高性能导

热填充物设于PCB板与主机上壳体之间，所述主机上壳体和主机下壳体均采用铝合金材料

制成。

2.根据权利要求1所述的无线掌上彩超铝合金外壳散热结构，其特征在于：所述导热板

采用高导热性石墨纳米铜碳片制成。

3.根据权利要求1所述的无线掌上彩超铝合金外壳散热结构，其特征在于：所述PCB板

上的ARM芯片、无线WIFI传输芯片和高性能超声芯片位于PCB板的上侧，所述电池位于PCB板

的下侧。

4.根据权利要求1所述的无线掌上彩超铝合金外壳散热结构，其特征在于：所述电池为

锂离子电池或聚合物电池。
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一种无线掌上彩超铝合金外壳散热结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及彩超技术领域，更具体地说，特别涉及一种无线掌上彩超铝合金

外壳散热结构。

背景技术

[0002] 超声诊断主要利用超声的良好指向性和与光相似的反射、散射、衰减及多普勒效

应等物理特性，将超声发射到人体内，当超声在体内传播碰到不同组织密度形成的界面时

会产生反射和散射，将回声信号接收，加以检波等处理后，可以获得人体组织和血流截面图

像的。人体组织的截面以黑白图像显示，血流情况根据多普勒效应，以不同的颜色表示血流

的速度和方向，称为彩超。传统彩超设备，受限于超声信号图像处理能力的要求，具有功耗

大、发热厉害(都装有风扇做散热处理)等缺点，造成超声设备体积普遍庞大；市面上已有的

少数掌上型超声设备，因受困于功耗及散热等情况，也只能做成无线黑白超声或者有线彩

超，而不能实现无线掌上彩超。为此，有必要设计一种无线掌上彩超铝合金外壳散热结构。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种结构简单、散热性能优良的无线掌上彩超铝合金

外壳散热结构。

[0004] 为了达到上述目的，本实用新型采用的技术方案如下：

[0005] 一种无线掌上彩超铝合金外壳散热结构，包括主机上壳体、主机下壳体、显示屏、

PCB板、电池、隔热保护板、导热板、超声探头和高性能导热填充物，所述显示屏安装于主机

上壳体上，所述主机上壳体安装于主机下壳体上，所述超声探头安装在主机上壳体和主机

下壳体的端部，所述PCB板和电池均安装于主机上壳体和主机下壳体之间，所述隔热保护板

设于PCB板和电池之间，所述导热板设于电池与主机下壳体之间，所述高性能导热填充物设

于PCB板与主机上壳体之间，所述主机上壳体和主机下壳体均采用铝合金材料制成。

[0006] 进一步地，所述导热板采用高导热性石墨纳米铜碳片制成。

[0007] 进一步地，所述PCB板上的ARM芯片、无线WIFI传输芯片和高性能超声芯片位于PCB

板的上侧，所述电池位于PCB板的下侧。

[0008] 进一步地，所述电池为锂离子电池或聚合物电池。

[0009] 与现有技术相比，本实用新型的优点在于：本实用新型创新性采用铝合金材料做

外壳，配合高性能导热硅胶或硅脂、针对超声主板外形尺寸定制设备外壳等措施，使超声芯

片工作时产生的热量能够很快的传递到金属外壳，并散发到空气中，从而降低相关芯片及

超声设备的工作温度，提高了散热性能。

附图说明

[0010] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例

或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅

说　明　书 1/3 页

3

CN 206424097 U

3



是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提

下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0011] 图1是本实用新型所述无线掌上彩超铝合金外壳散热结构的爆炸图。

[0012] 图2是本实用新型所述无线掌上彩超铝合金外壳散热结构中主机上壳体顶部的结

构示意图。

[0013] 附图标记说明：1、主机上壳体，2、主机下壳体，3、显示屏，4、PCB板，5、电池，6、隔热

保护板，7、导热板，8、超声探头，9、高性能导热填充物，10、ARM芯片，11、无线WIFI传输芯片，

12、高性能超声芯片。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图对本实用新型的优选实施例进行详细阐述，以使本实用新型的优点

和特征能更易于被本领域技术人员理解，从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确

的界定。

[0015] 参阅图1所示，本实用新型提供一种无线掌上彩超铝合金外壳散热结构，包括主机

上壳体1、主机下壳体2、显示屏3、PCB板4、电池5、隔热保护板6、导热板7、超声探头8和高性

能导热填充物9。

[0016] 其中，所述显示屏3安装于主机上壳体1上，所述主机上壳体1安装于主机下壳体2

上，所述超声探头8安装在主机上壳体1和主机下壳体2的端部，所述PCB板4和电池5均安装

于主机上壳体1和主机下壳体2之间，所述隔热保护板6设于PCB板4和电池5之间，所述导热

板7设于电池5与主机下壳体2之间，所述高性能导热填充物9设于PCB板4与主机上壳体1之

间，所述主机上壳体1和主机下壳体2均采用铝合金材料制成。

[0017] 进一步地，所述导热板7采用高导热性石墨纳米铜碳片制成。

[0018] 进一步地，所述电池5为锂离子电池或聚合物电池。

[0019] 在本实用新型中，外壳采用导热强，散热快的铝合金材料制作，且金属外壳可通过

在外表面部分喷橡胶漆或镶嵌塑胶等其它材料保持整机的良好手持时的触感。

[0020] 在本实用新型中，芯片和金属壳之间添加高性能导热填充物9(高导热性硅胶或硅

脂)，确保芯片和金属壳密切接触，使芯片的热量能够快速传导到金属外壳上面去。

[0021] 在本实用新型中，通过在电池5和PCB板4之间添加隔热保护片，使芯片温度不会传

到电池上；

[0022] 在本实用新型中，针对系统工作时电池易发热的特点，将电池和发热芯片分置于

PCB板两侧，即PCB板4上的ARM芯片10、无线WIFI传输芯片11和高性能超声芯片12位于PCB板

4的上侧，电池5位于PCB板4的下侧，并通过导热板7、高性能导热填充物9将它们紧密跟外壳

接触。

[0023] 参阅图2所示，在本实用新型在主机上壳体1顶部做微小鳍片设计，增加外壳的散

热面积，增强外壳的散热能力。

[0024] 在本实用新型中，主机上壳体1、主机下壳体2可采用以下方式实施：

[0025] 1、采用CNC机械加工的铝合金件+注塑塑胶实现；是否注塑取决于外观要求。

[0026] 2、采用铸铝合金件+注塑塑胶实现；是否注塑取决于外观要求。

[0027] 而导热硅胶、硅脂、石墨纳米铜碳等材料都可以直接从市场上采购加工后使用。
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[0028] 本实用新型创新性采用铝合金材料做外壳，配合高性能导热硅胶或硅脂、针对超

声主板外形尺寸定制设备外壳等措施，使超声芯片工作时产生的热量能够很快的传递到金

属外壳，并散发到空气中，从而降低相关芯片及超声设备的工作温度，提高了散热性能。

[0029] 虽然结合附图描述了本实用新型的实施方式，但是专利所有者可以在所附权利要

求的范围之内做出各种变形或修改，只要不超过本实用新型的权利要求所描述的保护范

围，都应当在本实用新型的保护范围之内。
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摘要(译)

本实用新型公开了一种无线掌上彩超铝合金外壳散热结构，显示屏安装
于主机上壳体上，主机上壳体安装于主机下壳体上，超声探头安装在主
机上壳体和主机下壳体的端部，PCB板和电池均安装于主机上壳体和主
机下壳体之间，隔热保护板设于PCB板和电池之间，导热板设于电池于
主机下壳体之间，高性能导热填充物设于PCB板与主机上壳体之间，主
机上壳体和主机下壳体均采用铝合金材料制成。本实用新型创新性采用
铝合金材料做外壳，配合高性能导热硅胶或硅脂、针对超声主板外形尺
寸定制设备外壳等措施，使超声芯片工作时产生的热量能够很快的传递
到金属外壳，并散发到空气中，从而降低相关芯片及超声设备的工作温
度，提高了散热性能。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/dfed47cb-33f0-40a2-a364-f171f693af2a
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/059590016/publication/CN206424097U?q=CN206424097U
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN206424097U

